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激光显微切割系统 LMD 
⸺
激光显微切割系统是一款集高精度激光切割、智能成像与自动化样本收集于一

体的先进科研设备，由振电（苏州）科技有限公司自主研发。该系统通过精准的激

光切割技术，可从复杂样本中分离目标组织、细胞或亚细胞结构，结合高分辨率成像

与智能化操作，为分子生物学、医学研究、植物科学等多个领域提供可靠的样本分离

解决方案，助力深入探索微观世界的奥秘。



以简驭繁
⸺

传统流程需 � 步操作，需在主程序、图像分析软件、脚本程序间反复切换，仅坐标

校准和文件导入就耗时 �� 分钟以上。 智能成像引导激光显微切割系统仅需 � 步：打

开主程序→选择目标区域→自动切割，全程无需切换软件，�� 分钟内完成操作，效率

提升���%。

更多视频请扫码观看



高精度激光切割
⸺

振电科技激光显微切割系统突破传统导光局限，创新采用振镜移动光束技术 ：

通过高速振镜对激光束进行实时动态调控，实现微米级轨迹精准定位，让激光能量

仅作用于目标切割区域，避免对周围组织的热扩散损伤；切割硬组织（如钙化结节、

骨骼切片）时，边缘光滑度较传统技术提升 ��% 以上；处理软组织（如神经纤维、黏

膜组织）时，可完整保留细胞间连接及亚细胞结构，确保样本形态与分子活性不受影

响，为下游基因测序、蛋白分析等实验提供高保真样本基础。

传统系统需手动调整焦距，不同视场需反复校准，易因聚焦偏差影响切割精度。

搭载自动聚焦功能 ⸺ 无需手动操作，系统可根据样本厚度自动调整焦距，确保全

区域清晰成像。



自动化识别与智能收集
⸺

支持全玻片扫描与自动拼图，可一次性获取完整样本图像，避免分区域扫描的

拼接误差；基于样本特征（如组织纹理、细胞形态）的智能算法，在手动划选 ROI 区域

后，自动贴合样本边缘生成切割路径；无需人工勾勒，避免人为操作误差。

通过振镜控制激光精准切割，搭配可编程 �� 孔样本收集功能 ⸺ 按颜色识别

结果自动将不同样本分配至指定孔位（如红色样本→A� 孔、黄色样本→A� 孔），无接

触、无污染，且自动记录对应关系。



精准样本入口，驱动多组学深度解析
⸺

可从复杂组织中高精度分离特定细胞群或微区结构，有效消除异质性干扰，为

下游多组学分析提供高度纯净的起始材料。结合严格的分子质控流程，LMD样本可

无缝衔接基因组、转录组、表观组、蛋白质组及代谢组等多维度分析平台，实现从空

间定位到分子机制的全链条研究。
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产品配置
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切割方式 振镜控制激光光束在 X Y 平面内任意形状描边、扫描功能

电子目镜 彩色 CMOS 相机 ��fps ≥�k分辨率

显微镜 正置研究级、透射式照明、带荧光模块（可选）

标配空气镜 �X ��X 电动可切换  ，可选配升级物镜

主要功能

标准形状、任意绘制形状切割功能
切割线宽、切割光功率、切割速度可调功能

自动对焦、自动曝光功能
大面积拼图功能

切割目标靶区自动识别与切割功能
可编程样本收集功能

激光配置

配置�

波长： ��� nm
脉冲能量： ��� μJ 
重频： � ~ ��� Hz 
脉冲宽度： ＜� ns 

激光强度�~���%可调

配置�

波长： ��� nm 
脉冲能量：��� μJ

重频： ��� ~ ���� Hz
脉冲宽度： ＜� ns

激光强度�~���%可调

载物台

样品载物台

� × slide
行程： ��� mm × ��� mm × �� mm

XY分辨率： �.�� μm
Z分辨率： �.� μm

XY重复定位精度 ≤ � μm
Z重复定位精度 ≤ � μm

收集载物台

� × microplate
行程： ��� mm × ��� mm × �� mm

XY分辨率： �.� μm
Z分辨率： �.�� μm

XY重复定位精度 ≤ �.� μm
Z重复定位精度 ≤ �.� μm
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振电科技（VibroniX）致力于开发先进的光学成像以及传感设备用于疾病的诊断

和治疗，以及生命科学/材料科学的研究。截止到目前，公司已获得了美国普渡大学

和波士顿大学在相干拉曼散射成像专利的独家授权，并成功推出了多模态非线性光

学显微成像系统，相干拉曼散射成像系统,高灵敏瞬态吸收显微成像系统和激光显

微切割系统 。
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